~ — vision technology

Inline-Rontgenprufung und
optische Inspektion fur
elektronische Baugruppen

3D-A0I/-AXI



AusschlieBBlich mit AOI
erkennbar: OCR-Anwendung

AusschlieBlich mit AOI

erkennbar: SOIC-Verpolung

-

AusschlieBlich mit AXI
erkennbar: BGA-Briicke

AusschlieBlich mit AXI
erkennbar: Fehler in
THT-Verbindungen

Herausragende Inspektionstechnologi

Optische und zeitgleiche
2D-, 2.5D- und 3D-
Rontgeninspektion

Zeitgleiche optische
Inspektion und Rontgenpriifung

Rontgeninspektion mit
5 bis 20 pm/Pixel Auflosung

Leistungsstarke
3D-Rontgenriickrechnung
basierend auf Tomosynthese

Optische Inspektion
mit bis zu 8 pym Auflosung

Kurze Leiterplattenhandlingzeit

Kompakte Gehauseabmessung:
Nur 1,3 m (X7056RS) oder
1,7 m (X7056RL) Systembreite

Weltweiter, kompetenter Service vor
Ort, Hotline und Fernwartung

Kunden-Support-Bereich
auf der Viscom-Website

Reduzierung der Pseudofehler ‘

durch AXI-OnDemand

Neue Elektronikprodukte kommen heute in immer schnelleren Zyklen auf
den Markt, Die Entwicklungs- und Modelllaufzeiten werden klirzer, die Quali-
tdtsanforderungen steigen. Die automatische optische Inspektion (AOI)
besttickter Leiterplatten hat sich mittlerweile weltweit etabliert. Die Verarbei-
tung von Miniaturgehdusen wie BGA, uBGA und CSP macht aber eine Qua-
litdtspriifung notwendig, die auch verdeckte Fehler sicher und kosteneffektiv
erfasst — und das mit gro3er Prtiftiefe und hohem Durchsatz.




X7056RS mit XM-Sensorik -
der neue AXI-Standard,
schnell und flexibel

Das Herzstlick der RoOntgentechnologie — die leistungsfahige geschlossene Mikrofokus-
Rontgenrohre - sorgt fur eine Auflosung von wahlweise 5 bis 20 ym/Pixel im
Rontgenbereich. Die 3D-Rickrechnung beruht auf Tomosynthese und ermaoglicht
eine hervorragende Bildqualitidt und optimale Kontraste. So konnen kom-
plexe Uberdeckungen bei beidseitig bestiickten Leiterplatten aufgeldst und

leicht zu analysierende Merkmale erzeugt werden.

Durch die Integration der AOI — mit XM-3D- oder 8M-Sensorik — bietet das
System zusétzlich die hohe Priftiefe der Viscom-AOI-Systeme bei ver-
gleichbarem Durchatz. Mit der OnDemandHR-Funktion kann die
AOI-Auflésung fiir orthogonale Analysen auf bis zu 8 pm/Pixel bei
voller BildfeldgroRRe flexibel umgeschaltet werden. Dartiber hinaus
verfligt das Inspektionssystem Uber die Moglichkeit der Farbaus-

wertung.

Das leistungsfahige Kombisystem setzt mit seiner zeitgleichen
optischen Inspektion und Rontgenpriifung neue Mal3stdbe
in der Qualitatssicherung. Durch diese zeitgleiche Inspektion wer-
den sehr schnelle Priifzeiten und minimale Handlingzeiten
erreicht. Dabei ist das System voll modular, d. h. es kann als
Kombisystem aber auch als reines AXI-System genutzt werden.
Diese unterschiedlichen Prifkonzepte zeigen au3erste Flexibili-
tat, die je nach Kundenanforderung umgesetzt werden kénnen.

Die Bedienoberflache prasentiert sich mit EasyPro sowohl im
AOI-Modus als auch im Roéntgenbetrieb tbersichtlich und kom-
fortabel. Die Programmerstellung und -optimierung kann
einfach und schnell vorgenommen werden und ist kompatibel
zu den bestehenden Viscom-Systemen. Optional kann die leis-
tungsstarke SPC-Software mit vielfdltigen Filterfunktionen
zur umfassenden Prozessliberwachung und -optimierung eingesetzt
werden.

Auch fir dieses System steht der einzigartige Viscom Quality
Uplink fir eine effektive Prozesskontrolle sowie ein groRes Angebot
an Viscom-eigenen Analyse-Algorithmen zur Verfligung, z. B. fir
BGAs, FlipChips oder Flachenlotungen (Voiding Calculation).

Gegeniiberstellung 2D-Rontgen - 3D-Rontgen:

2D-Bild eines BGA: 3D-Bild eines BGA:
Strukturen von der Riickseite Schichtenbild ohne
sind im Bild vorhanden storende Strukturen




Technische Daten

X7056RS/X7056RL AXI/AOI+AXI

Rontgenrdhre Geschlossene Rontgenréhre

Hochspannung 60 - 130 kV

Réhrenstrom 50 - 300 yA

Detektor Flachbilddetektor (FPD), 14-Bit-Grauwerttiefe

Auflésung 8, 10 oder 20 pm/Pixel, umschaltbar

Z-Achsen-Verstellung Motorische z-Positionierung der Réhre

Rontgenkabine Ausgelegt gemalR Anforderungen an Vollschutzgerate nach Strahlen-

schutzgesetz (StrISchG) und Strahlenschutzverordnung (StrISchV).
Leckstrahlungsrate < 1 pSv/h

XM-Modul - orthogonale Kamera

BildfeldgroRe 40 mm x 40 mm
Auflésung 8um
Anzahl der Megapixelkameras 1

XM-Modul - Schragansichtskameras

Auflésung 16 um (Standard)
Anzahl der Megapixelkameras 4 (8, optional)

XM-3D-Sensorik

Messbereich Bis zu 30 mm
Z-Auflésung 0,5 um

XMplus-/8M-Sensorik (optional)

Bedienoberflache Viscom EasyPro/vVision-ready
Verifikationsplatz Viscom HARAN
SPC Viscom SPC (statistische Prozesskontrolle),
offene Schnittstelle (optional)
Fernwartung Viscom SRC (optional)
Offline-Programmierung Viscom PST34 (externe Programmierstation) (optional)

Systematische Fehleranalyse Viscom PDC (ProcessDataControl),
und kontinuierliche System-  TCM (TechnicalChainManagement)

liberwachung

Systemrechner
Betriebssystem Windows®
Prozessor Intel® Core™ i7

Leiterplattenhandling

LeiterplattengroBe* X7056RS: bis zu 450 mm x 350 mm (L x B)
X7056RL: 610 mm x 508 mm (L x B)

Ubergabehdhe 850 - 980 mm + 20 mm

Breitenverstellung Automatisch beim Riisten

Doppelspurbetrieb Mit externen LP-Modulen mdglich

LP-Klemmung Wahrend der Inspektion

LP-Auflagebreite 3 mm

Obere Durchfahrtshéhe Bis zu 35 mm; FPD mit 8 ym Auflésung: 20 mm

Untere Durchfahrtshohe 55 mm

Priifgeschwindigkeit

AOI 30 - 50 cm?%/s
AXI Je nach Anwendungsfall
Sonstige Systemdaten
Verfahr-/Positioniereinheit Synchron-Linearmotoren
Schnittstellen SMEMA, SV70, kundenspezifisch
Anschlusswerte 400V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A
Systemmale X7056RS: ca. 1266 mm x 1626 mm x 2184 mm (B x Hx T)
X7056RL: ca. 1738 mm x 1626 mm x 3166 mm (B x H x T)

Linienintegrationsmalf} X7056RS: + 256 mm, X7056RL: + 25 mm
Gewicht X7056RS: ca. 2500 kg, X7056RL: ca. 3600 kg
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Ihr Vertriebspartner / Votre représentant:

L4 Hilpert electronics AG Tel: +4156 483 2525

Er t Tafernstrasse 29 Fax: +4156 483 2520

electronics 5405 Baden-Dattwil Mail: office@hilpert.ch
Schweiz / Suisse Web: www.hilpert.ch

#Viscom_SYS_X7056RS_DE19010014

*3D-Réntgeninspektion: Abmessungseinschrankungen moglich
Technische Anderungen vorbehalten. Windows® und Intel® Core™ i7 sind eingetragene Warenzeichen.



